
[image: image2.png]O

congatec




	Leserkontakt:
	Pressekontakt:

	congatec AG
	PRismaPR 

	Christian Eder
	Bettina Lerchenmüller

	Telefon: +49-991-2700-0
	Telefon: +49-8106-24 72 33

	info@congatec.com
www.congatec.com
	info@prismapr.com
www.prismapr.com


[image: image1.jpg]



Text und Foto verfügbar: http://www.congatec.com/presse
Pressemitteilung 07/2015
Intelligent Systems Source wählt conga-MA3 von congatec zum Modul des Jahres
Deggendorf, 28. April 2015   * * *   Die congatec AG, führender Technologie- und EDM-Service Anbieter für Embedded Computermodule und Single Board Computer, gibt bekannt, dass das conga-MA3 COM Express von Intelligent Systems Source (ISS) als  COM Express Mini Typ 10 Modul des Jahres ausgezeichnet wurde. 

Die ISS sammelt Informationen die Systemingenieuren helfen, die beste Lösung für ihre Embedded-Anwendung zu finden. Zum Prozedere erklärt James Pirie, Projektleiter bei ISS: "Die ISS vergleicht Tausende von Produkten pro Monat. Dabei haben wir erfreut festgestellt, dass das COM Express Typ 10 Modul von congatec im Jahr 2014 innerhalb der Gemeinschaft das begehrteste Modul aus einer überaus großen Auswahl an konkurrenzfähigen Produkten war. Dank führender Industriepartner wie congatec ist ISS eine der einflußreichsten Informationsquellen für Embedded-Technologie." 
"congatec ist begeistert vom Erfolg des conga-MA3 COM Express Typ 10 Moduls. Wir freuen uns über die Anerkennung durch die ISS Gemeinschaft und die Auszeichnung zum COM Express Typ 10 Modul des Jahres," sagt Dan Demers, Direktor Marketing für congatec in Amerika.
Das conga-MA3 ist congatecs erstes COM Express Mini-Modul vom Typ 10 mit einer Abmessung von 55 x 84 mm. Das Modul basiert auf den Prozessoren der Intel® Atom™ E3800 Serie. Zu den Besonderheiten dieser neuesten Intel Atom Generation zählen das Single-Chip-Design, ein L2-Cache, der von mehreren Kernen genutzt werden kann, sowie eine im Vergleich zur Vorgängergeneration weitaus schnellere Intel HD-Grafikeinheit. Zu den Highlights des Moduls gehören darüber hinaus ein ultra-kompaktes Design, der Onboard-Speicher sowie Onboard eMMC Unterstützung. Das conga-MA3 ist zudem für den erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C ausgelegt. 
Folgende CPU-Varianten werden vom Modul unterstützt:
	COM/Processor
	
	Cores
	Cache [M]
	Clock [GHz]
	SDP/ TDP [W]
	Brand

	conga-MA3/E3845
	
	4
	2
	1.91
	-/10
	Intel® Atom®

	conga-MA3/E3827
	
	2
	1
	1.75
	-/8
	Intel® Atom®

	conga-MA3/E3826
	
	2
	1
	1.46
	-/7
	Intel® Atom®

	conga-MA3/E3815
	
	1
	0.5
	1.46
	-/5
	Intel® Atom®

	conga-MA3/N2930
	
	4
	2
	1.83
	-/7.5
	Intel® Celeron®

	conga-MA3/N2807
	
	1
	1
	1.58
	-/4.3
	Intel® Celeron®


Bei dem Pinout Typ 10 handelt es sich um eine Aktualisierung des Typ 1. Module vom Typ 10 nutzen einzelne AB-Steckverbinder mit 220 Pins sowie moderne Display-Schnittstellen. Das conga-MA3 unterstützt wahlweise TMDS (HDMI/DVI) oder DisplayPort sowie einen LVDS-Kanal.

Über die congatec AG

Die congatec AG mit Sitz in Deggendorf ist ein führender Anbieter von industriellen Computermodulen auf den Standard-Formfaktoren Qseven, COM Express, XTX und ETX, sowie für Single Board Computer und EDM-Services. Die Produkte und Dienstleistungen des innovativen Unternehmens sind branchenunabhängig und werden z.B. in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik, von Automobil-Zulieferern sowie in der Luftfahrt oder im Transportwesen eingesetzt. Wesentliches Kern-Know-How sind besondere, erweiterte BIOS- und Treiberunterstützung und umfangreiche Board Support Packages. Die Kunden werden ab der Design-In Phase durch umfassendes Product Lifecycle Management betreut. Die Fertigung der Produkte erfolgt bei spezialisierten Dienstleistern nach modernsten Qualitätsstandards. congatec beschäftigt zurzeit 177 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen in Taiwan, Japan, China, USA, Australien und Tschechien. Weitere Informationen finden Sie unter www.congatec.de oder bei Facebook, Twitter und YouTube.
* * *

Intel und Intel Atom sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. congatec ist Mitglied der Intel® Intelligent Systems Alliance, einer Gemeinschaft von Communications- und Embedded-Entwicklern und Lösungsanbietern.

